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子会社の資金借入に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年６月27日開催の取締役会において、当社の海外子会社である公開型株式会社サハダイヤモン

ドに関する資金借入について下記のとおり行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．借入の理由 

 当社グループのダイヤモンド研磨事業の運転資金（原石取得費等）として56百万円（19百万ルーブル）の 

借入を行います。 

 

２. 借入の内容 

(１)調達総額      56百万円（19百万ルーブル）              

(２)借入金融機関    アルマズエルギエンバンク 

(３)期間         3か月     

(４)金利        年14％           

 

３．日程 

取締役会決議  平成23年６月27日   

借入日     平成23年６月27日    

 

４．今後の見通し 

本件による当社の業績（連結・個別）に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名  株式会社サハダイヤモンド 
代表者名  代表取締役社長 今野 康裕 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８９８） 

問合せ先   

 役職・氏名 取締役ブライダルジュエリー事業部長

       亀井 晃 

電  話  ０３－３８４６－２０６１ 


